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Fidesmo AB（スウェーデン）との技術協業契約締結に関する 

お知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、スウェーデンを拠点とする非接触決済プラットフォ

ーム事業者である Fidesmo AB（以下「Fidesmo」といいます。）との間で、ウェアラブルデ

バイス向け非接触決済サービスの統合・展開に関する技術協業契約（Cooperation 

Agreement）（以下「本契約」といいます。）を締結することを決議し、同日付で本契約を

締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

当社は、スマートリングをはじめとするウェアラブルデバイスの開発・販売を通じ、日常生

活に溶け込む次世代の決済体験の実現を成長戦略の重要な柱の一つに位置付けております。

本契約は、Fidesmoが欧州を中心にグローバルに展開する「Fidesmo Pay」を当社ウェアラ

ブルデバイスに統合することにより、Visa 及び Mastercardの国際決済スキームに対応した

トークナイゼーション決済機能の実現を目指し、当社製品の付加価値向上及び市場競争力の

強化を図ることを目的とするものです。

記 

１．本提携の理由 

当社グループは、スマートリング等のウェアラブルデバイスの企画・開発・販売を通じ、

利用者の日常生活に付加価値をもたらすウェアラブルソリューションを提供しております。

特に、決済機能を搭載したウェアラブルデバイスは、スマートフォンを取り出すことなくタ

ッチ決済が可能な利便性の高いデバイスとして市場での需要拡大が見込まれており、当社は

この分野での製品展開を推進してまいりました。 

Fidesmoは、スウェーデン・ストックホルムを拠点とし、ウェアラブルデバイス向け非接

触決済プラットフォーム「Fidesmo Pay」を開発・運営するフィンテック企業です。Visa及

び Mastercardとの連携によるトークナイゼーションサービスを提供する TR-TSP（Token 

Requestor-Token Service Provider）として、非接触決済分野における技術的知見及び運営

実績を有しております。また、ウェアラブルデバイス向け決済サービスについて、複数の金

融機関・発行会社及びウェアラブル OEMパートナーとの協業実績を有しております。 

両社は、当社のウェアラブルデバイスにおける製品開発力・ブランド力と、Fidesmo が有

する非接触決済プラットフォームの技術的優位性が補完関係にあると認識し、協議を重ねた

結果、本契約の締結に至りました。本契約により、当社ウェアラブルデバイスに Fidesmo 

Pay を統合し、国際決済スキームに対応した非接触決済機能の実現を目指すことで、当社製

品の競争力強化及び新市場開拓を図ってまいります。 






